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(57) Abstract: The invention relates to a method for separating a total substrate (3) into a first substrate (13) and a second substrate
(23), wherein the first substrate (13) and/or the second substrate (23) is intended as a component of an electronic device, comprising:
providing the total substrate (3), comprising the first substrate (13) and the second substrate (23), wherein the first substrate (13) and
the second substrate (23) are connected to one another along a bonding interface via a created bond, preferably via a connection created
by a fusion bond; and separating the total substrate (3) into the first substrate (13) and the second substrate (23) along the bonding
interface, wherein a chemical processing agent and preferably a non-chemical agent are used to separate the total substrate (3) into the
first substrate (13) and the second substrate (23).

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Auftrennen eines Gesamtsubstrats (3) in ein erstes Substrat (13) und ein zweites Substrat (23),
wobei das erste Substrat (13) und/oder das zweite Substrat (23) als Bestanteil einer elektronischen Vorrichtung bestimmt ist, umfassend:
- Bereitstellen des Gesamtsubstrats (3), das das erste Substrat (13) und das zweite Substrat (23) umfasst, wobei das erste Substrat (13)
und das zweite Substrat (23) iiber eine erzeugte Verbindung, vorzugsweise iiber eine durch einen Fusionsbond erzeugte Verbindung,
entlang einer Bindungsschnittstelle miteinander verbunden sind, und - Auftrennen des Gesamtsubstrats (3) in das erste Substrat (13) und
das zweite Substrat (23) entlang der Bindungsschnittstelle, wobei zum Auftrennen des Gesamtsubstrats (3) in das erste Substrat (13)
und das zweite Substrat (23) ein Mittel zum chemischen Bearbeiten und vorzugsweise ein nicht-chemisches Mittel verwendet werden.
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